Deutsches Patent- und Markenamt 

Deutsches Patent- und Markenamt • 80297 Munchen . 

Siemens AG 

Niederlegung im Abholfach DPMA 0 3. Mar/ 2003 
Munchen ! CT IPS AM Mch P/Ri 



2 7. Feb. 2003 



MQnchen. den 1 7. Februar 2003 
Telefon: (0 89) 21 95 - 2428 

Aktenzeichen: 
102 30 712.1-33 

Anmelder: 

s.Adr. 



ihrZeichen: 2002P07757 DE 



Prtifungsantrag, Einzahiungstag am 22.7.02 




Bitte Aktenzeichen und Anmelder bei 
alien Eingaben und Zahlungen angeben 



Zutreffendes ist angekreuzt und/oder ausgefulltl 



Eingabe vom 



eingegangen am 



Die Prufung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geluhrt. 
Zur AuBerung wird eine Frist von 

vier Monat(en) 

gewahrt, die mit der Zustelluhg beginnt. 

FCir Unteriagen, die der Auflerung gegebenenfalls beigefQgt werden (z.B. Beschreibung. Beschrelbungstelle, PatentansprQche, 
Zelchnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Biattem erforderllch. Die Au&erung selbst wird nur in einfacher 
Ausfertigung benotigt. 

Werden die Beschreibung, die PatentansprQche Oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert, so hat der Anmelder. 
sofem die Anderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind. im Einzelnen ahzugeben, an welcher 
Stelle die in den neuen Unteriagen beschrlebenen Erfindungsmerkmale in den ursprunglichen Unteriagen offenbart sind. 

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt 
diese auch fur das weitere Verfahren): 
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Hinweis auf die Moglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung 

Der Anmelder einer mit Wirkung fQr die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, 
die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der friiheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. DIese 
Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats mfigltch, in dem die 
Patentanmeldung durch rechtskraftige ZurOckweisung. freiwillige RQcknahme oder RQcknahmefiktton erledigt, ein Einspruchsverfahren 
abgeschlossen Oder - im Faite der Erteilung des Patents - die Frist fQr dije Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. 
AusfQhrliche Infomnationen Qber die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung. einschlie&lich der Abzweigung, enthdlt das Merkblatt fur 
Gebrauchsmusteranmeider (G 6181). welches k9stenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinfomnationszentren erhditltch ist. 

Telefon (089) 2195-0 Bank: 
Telefax (089) 21 95-2221 Landeszentraibank Munchen 

Internet: http:/Awww.dpma.de Kto.Nr.:700 010 54 

BLZ:700 000 00 



Annahmestell und 
Nachtbriefkasten 
nur 

Zweibruckenstra&e 12 



Hauptgebfiude 

ZweibrOckenstraKe 12 
ZweibrOckenstra&e 5-7 (BrettertioO 
Marlcenabteilungen: 
Cincinnatistra&e 64 
81534 MQnchen 



Hausadresse (fQr Fracht) 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Zweibruckenstraae 12 
80331-Manchen 



P 2401.1 S-Bahnanschluss im ^ ZweibrOckanstr. 12 (Hauptgebdude) 

4 02 Manchner Vertcehre- und ZweibrOckenstr. 5-7 (BretterhoO 

Tarifverbiind (MW): ^ SI - 38 Hattestelle Isartor 



CindnnatistraQe: 

S2 Haltestelle Fasangarten 

Bus 98 1 99 (ab S-Bahnhof Giesing) Haltestelle CincinnatlstraBe 



^ 1) HA, L. u.a.: Thermal Study of Additive Multilayer Circuitry on Polymer and Metal Substrates, 
In: Semiconductor Thermal Measurement and Management Symposium, 1998. Semi-Therm 
Proceedings 1998, Fourteenth Annual IEEE, S.: 104 -1 10 

^) US 5 785 879 A 

\y 3) OBA. T. u.a.: Sintering Behavior of Silver with various Glass Frits. In: Electronic Manufac- 
turing Technology Symposium, 1995. Proceedings of 1995 Japan International, 18^ 
lEEE/GPMT International, S.: 179-182 
w^4) DE44 27 112 A1 
^5) DE197 00 963A1 
^6) DE690 22 130T2 
^7) DE 17 04 881 A 

8) JP 2002 097 069 AA 
^ 9) DE 41 29 835 A1 

Der Prufung liegen die ursprunglich eingereichten Unterlagen zugrunde. 

Aus 1). vgl. dazu insbesondere den Abschnitt ^Abstract" und Fig. 1 mit dazugehoriger Beschrei- 
bung, ist ein Leiterplatte fur eine Elektronikeinheit bekannt, die samtliche Merkmale des A 1 mit 
Ausnahme eines unterschiedlichen Leiterbahnsystems aufweist. Aus 2), vgl. dazu insbesondere 
die Fig. 1 mit dazugehoriger Beschreibung und Sp. 8, 5. Abs., ist eine Leiterplatte fur eine Elek- 
tronikeinheit bekannt, die als Leiterbahnsystem eine gesinterte Glasfritte mit Edelmetallfullung 
aufweist. Dieses Leiterbahnsystem. welches die Gefahr von Rissbildung und Delamination ver- 
mindert, auch in dem aus 1) bekannten System zu verwenden, liegt aber im Rahmen fachman- 
nischen Handelns. 

Damit entsteht aber ein Gegenstand nach dem A 1 . 

Der A 1 ist daher wegen mangelnder Erfindungshohe seines Gegenstandes nicht gewahrbar. 

Das Merkmal des A 2 ist aus 2), vgl. dazu insbesondere Sp. 2, Z. 19-21, bekannt 

Eine Glasfritte zu verwenden. die einen niedrigeren Schmelzpunkt als der Trager hat, ist fur den 
Fachmann naheliegend, damit der Trager nicht aufgeschmolzen wird. Solche Glasfritten sind 
z.B. aus 3). vgl. dazu insbesondere S. 180. Tabelle 2. bekannt. (zum A3) 



Das Merkmal des A 4 ist aus 1). vgl. dazu insbesondere den 2. Abs. des Abschnitts „Abstracr, 
bekannt. 

Aus 4), vgl. dazu insbesondere Sp. 1, Z. 50 - 54 und.Fig. 2 mit dazugehoriger Beschreibung, ist 
eine Elektronikeinheit nach dem Oberbegriff des A 1 bekannt. Um die Kuhlwirkung des Tragers 
noch zu erhdiien, wird dieser mit Kuhlrippen ausgerustet. Dieses l\/lerkmal aucli auf den aus 1 ) 
bekannten Trager zu ubertragen. liegt im Rahmen fachmannischen Handelns. (zum A 5) 

Das Merkmal des A 6 ist sowohl aus 1), vgl. dazu insbesondere den 2. Abs. des Abschnitts „ln- 
troduction" als auch aus 4). vgl. dazu insbesondere Fig. 2 mit dazugehdriger Beschreibung, 
bekannt. 

Das Merkmal des A 7 ist ebenfalls sowohl aus 1), vgl. dazu insbesondere den 2. Abs. des Ab- 
schnitts ^Introduction'* als auch aus 4), vgl. dazu insbesondere Fig. 2 mit dazugehdriger Be- 
schreibung, bekannt. Zusatzlich ist aus 5), vgl. dazu insbesondere die Fig. mit dazugehoriger 
Beschreibung, bekannt, dass zu einem Leistungsmodul elektrische und elektronische Bauele- 
mente gehoren. 

Das Merkmal des A 8 ist aus 5), vgl. dazu insbesondere die Fig. mit dazugehdriger Beschrei- 
bung^ bekannt. 

Das Merkmal des A 9 ist fur den Fachmann naheliegend, um eine ausreichende Isolierung der 
Leiterbahnen zu gewahrleisten. 

Im A 10 ist unklar wie die welteren elektronlschen Leistungsbauelemente angeordnet sein sol- 
len. Wenn damit gemeint ist, dass die Leistungsbauelemente auf einer weiteren Ebene der Lei- 
terplatte, angeordnet sein sollen, so ist aus 1), vgl. dazu insbesondere Fig. 1 mit dazugehoriger 
Beschreibung, eine Mehrlagenleiterplatte, bekannt. Des weiteren sei auf die AusfQhrungen zum 
A 1 venwiesen. 

Somit enthalten auch die Ae 2 - 10 nichts, was fiir sich Oder in Verbindung mit dem A 1 zu ei- 
nem gewahrbaren Patentanspruch fOhren konnte. 



Aus 1). vgl. dazu insbesondere Fig. 1 mit dazugehoriger Beschreibung, ist ein Verfahren zur 
Herstellung einer Leiterplatte fur eine Elektronikeinheit mit den Schritten bekannt: 

- Aufbringen einer elektrisch isolierenden Polymerscliicht auf einen Trager und trocknen 
dieser Schicht 

- Aufbringen eines Leiterbahnsystems, das getrocknet und gesintert wird. 

Die Polymerscliicht mit einem zusStzlichen Temperaturschritt weiter zu verfestigen und 
nach der Fertigstellung der Leiterplatte Leistungsbauelemente leitend mit dem Leiterbahn- 
system zu verbinden, liegt im Rahmen fachmannischen Handelns. 

Dabei ein aus 2) bekanntes Leiterbahnsystem wegen seiner besseren Eigenschaften in Pa- 
stenform aufzubringen, liegt ebenfalls tm Rahmen fachmannischen Handelns. 

Somit entsteht aber ein Verfahren nach dem A 1 1 . 

Ein Verfahren nach dem nebengeordneten A 11 ist daher wegen mangelnder Erfindungshohe 
nicht gewShrbar. 

Im ubrigen wird auf die Ausfuhrungen zu den Aen 2-10 verweisen. 

Das Merkmal des A 12 ist aus 1). vgl. dazu insbesondere Fig. 1 mit dazugehoriger Beschrei- 
bung, bekannt. 

Die Prozessbedingungen zum Trocknen und Sintern sowohl der Polymerschicht als auch des 
Leiterbahnsystems zu optimieren, liegt im Rahmen fachmSnnischen Handelns. (zu den Aen 1 3 
-15) 

Somit enthalten auch die Ae 12 - 15 nichts, was fur sich oder in Verbindung mit dem A 1 1 zu 
einem gewShrbaren Patentanspruch fuhren konnte. 

Zuerst das Leiterbahnsystem auf einem TransfertrSger zu erzeugen und dann anschlieRend auf 
den endgQItigen Trager zu ubertragen ist z.B. aus 6). vgl. dazu insbesondere S. 1, 2. Abs. und 
7). vgl. dazu Fig. 1-5. bekannt. Ein solches Verfahren auch in dem aus 1) bekannten Verfah- 
ren zur Prozessoptimierung zu venwenden, liegt im Rahmen fachmannischen Handelns. Zu den 
weiteren Merkmalen wird auf die Ausfuhrung zum A 1 verwiesen. 



Somit entsteht aber ein Verfahren nach dem A 1 6. 

Ein Verfahren nach dem nebengeordneten A 16 ist daher Wegen mangelnder Erfindungshohe 
nicht gewahrbar. 

Im ubrigen wird auf die Ausfuhrungen zu den Aen 2-10 venA/eisen. 

Die Prozessbedingungen zum Sintern der Polymerschicht, des Leiterbahnsystems und/oder des 
gesamten Systems zu optimieren, und dabei mdglicht viele Sinterschritte miteinander zu ver- 
binden, um Kosten und Zeit zu sparen, liegt im Rahmen fachmSnnischen Handelns. (zum A 17) 

Zum Merkmal des A 18 wird auf die Ausfuhrungen zu den Aen 7 und 8 venA/iesen, 

Somit enthalten auch die Ae 17 und 18 nichts. was fQr sich oder in Verbindung mit dem All 
Oder A 1 6 zu einem gewahrbaren Patentanspruch fuhren konnte. 

Bel dieser Sachlage kann die Erteiluhg eines Patents auf den AG nicht in Aussicht gestellt wer- 
den. 

Zum weiteren Stand der Technik wird noch auf 8) und 9), vgl. dazu insbesondere die Fig., ver- 
wiesen. 

Prufungsstelie fur Klasse HOI L 
Dipl.-lng. Bamberger 
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